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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 8月 13日 (2004.8.13)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 半 導 体 部 裏 該 半 導 体 部 品 の 補 強 を 行 う 第 １ 半 導 体 部 品 補 強 部 接 触 さ せ て 設
け 、
　 上 記 半 導 体 部 品 及 び 上 記 第 １ 半 導 体 部 品 補 強 部 材 が 接 触 し た 状 態 に て 、 当 該 半 導 体 部 品
及 び 第 １ 半 導 体 部 品 補 強 部 材 と 第 １ 基 を 相 対 的 に 押 圧 し 、 上 記 半 導 体 部 品 及 び 上 記 第
１ 半 導 体 部 品 補 強 部 材 を 上 記 第 １ 基 材 内 へ 埋 設 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 部 品 実 装 済 部 品 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 上 記 埋 設 動 作 後 、 上 記 裏 面 に 対 向 す る 上 記 半 導 体 部 品 の ア ク テ ィ ブ 面 に 形 成 さ れ て い る
電 極 露 出 し て い る 上 記 第 １ 基 材 の 回 路 形 成 面 記 電 極 部 に 接 触 し て 回 路 パ タ ー

形 成 す る 、 請 求 項 １ 記 載 の 半 導 体 部 品 実 装 済 部 品 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 半 導 体 部 第 １ 基 を 相 対 的 に 押 圧 し て 上 記 半 導 体 部 品 を 上 記 第 １ 基 材 内 へ 埋 設 し
、
　 上 記 半 導 体 部 品 の 補 強 を 行 う 第 １ 半 導 体 部 品 補 強 部 予 め 埋 設 さ れ た 第 ２ 基 、 上
記 第 １ 基 材 内 に 埋 設 さ れ た 上 記 半 導 体 部 品 の 裏 で あ っ て 上 記 半 導 体 部 品 と 上 記 第 １ 半
導 体 部 品 補 強 部 材 と が 重 な る よ う に 配 置 し 、
　 上 記 第 １ 基 材 と 上 記 第 ２ 基 材 と を 接 合 し 、
　 上 記 接 合 後 、 上 記 裏 面 に 対 向 す る 上 記 半 導 体 部 品 の ア ク テ ィ ブ 面 に 形 成 さ れ て い る 電 極

露 出 し て い る 上 記 第 １ 基 材 の 回 路 形 成 、 導 電 性 ペ ー ス ト 又 は 金 属 メ ッ キ に て 上 記
電 極 部 に 接 触 し て 回 路 パ タ ー 形 成 す る 、
こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 部 品 実 装 済 部 品 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ４ 】
　 請 求 項 ２ 又 は ３ 記 載 の 半 導 体 部 品 実 装 済 部 品 の 製 造 方 法 に て 製 造 さ れ た こ と を 特 徴 と す
る 半 導 体 部 品 実 装 済 部 品 。
【 請 求 項 ５ 】
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　 請 求 項 ２ 又 は ３ 記 載 の 半 導 体 部 品 実 装 済 部 品 の 製 造 方 法 に て 半 導 体 部 品 実 装 済 部 品 を 製
造 し 、
　 上 記 第 １ 基 材 の 厚 み 方 向 か ら 第 ３ 基 び 第 ４ 基 て 上 記 半 導 体 部 品 実 装 済 部 品 の ラ
ミ ネ ー ト 処 理 を 行 う 、
こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 部 品 実 装 済 完 成 品 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ６ 】
　 上 記 第 １ 基 材 の 上 記 回 路 形 成 面 側 に 上 記 第 ４ 基 材 が 配 置 さ れ る と き 、 上 記 半 導 体 部 品 に
対 向 し て 上 記 第 ４ 基 材 に は 予 め 第 ２ 半 導 体 部 品 補 強 部 埋 設 さ れ て い る 、 請 求 項 ５ 記 載
の 半 導 体 部 品 実 装 済 完 成 品 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ７ 】
　 請 求 項 ５ 又 は ６ 記 載 の 半 導 体 部 品 実 装 済 完 成 品 の 製 造 方 法 に て 製 造 さ れ た こ と を 特 徴 と
す る 半 導 体 部 品 実 装 済 完 成 品 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ９
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 又 、 上 記 埋 設 動 作 後 、 上 記 裏 面 に 対 向 す る 上 記 半 導 体 部 品 の ア ク テ ィ ブ 面 に 形 成 さ れ て
い る 電 極 部 が 露 出 し て い る 上 記 第 １ 基 材 の 回 路 形 成 面 記 電 極 部 に 接 触 し て 回 路 パ タ
ー ン を 形 成 す る こ と も で き る 。
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